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‘tales vigas huecas va unida una serie de ventajas, as{ por ejemplo,

Il invento se refiere a un procedimiento pare la
fabricaecidn de vigas huecas para tejados de naves o semejantes,

Segin la propuesta dade & conocer por la memo-
ria de la patente alemana N2 1,130,143, las vigas huecas para la
construccidn de tejados de naves deben constituirse como construc—
cidn soportadora cerrada en si, de tal modo que en seccidn trans—
versal, formen un tridngulo rectdngulo, cuyo cateto mds corto es~
td prolongado mis ellf de la superficie del tejado y forme la pa-

red de apoyo para la riostra de luz, Aungue con la aplicacién de

tolerancia de mayores distencias entre apoyos, elevada rigidez a
torsidn y fdeil transporte, tales vigus huecas solo pueden intro-
ducirse lentamente en la précticea, porque su fabricacidn ofrecfe
considerables dificultades. En efecto, hasta ahora las vigas se
construian de tal modo que se montaba un encofrado perdido en la
oquedad o se utilizaba un alme de encofrado de acero o madera, que
con gran esfuerzo, después del fraguado del hormigén, tenia que ox~
traerse con relativa dificulted desde un lado de la oquedad. Era
especialmente diffcil el hormigonado de la pared superior de cu-
bierta de la viga hueca, ya gue ésta ten{a que ser apoyada desde
abajo de un modo correspondientemente rigido.

Frente a 8sto, segdn el invento, debe superponer—
se sobre una placa de fondo plana, que forma una pared lateral de
la viga hueeca, una placa de cubierte prefabricade que forma la pa-
red opuesta con elementos distanciadores, Los eclementos distencia—

dores, por su parte, forman partes del encofrado para las paredes
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laterales de la vige hueca, que deban formarse seguidamente., Como

prevé ademds el invento, después de la terminacidén de la viga y del

fraguado de la masa, las partes de los elementos distanciadores,
situades en la oguedad de la viga, deben extraerse mediante un ele=
mento de traccidén, por ejemplo, de un cable de acero, unido con
ellos antes de la colocacién de la placa de cubierta, en direccion
longitudinal de la viga desde la oquedad. Para la aceleracidén del
fraguado, puede llenarse la oquedad con vapor caliente. El vapor
se introduce adecuadamente con aynda de un tubo de vapor colocado
sobre la placa del fondo antes de la superposicién de la placa de
cubierta. Para fines de utilizacidn especiales de la viga hueca,
por ejemplo, para su utilizacidn como canal de aire em instalacio=
nes de acondicionamiento de aire, los lados interiores de las su~
perficles de la placa de fondo que forman la oquedad posteriormente,
y de la placa de cubierta, tienen que slisarse antes de la coloca-
cién de la placa de cubierta. Los elementos distanciadores se unen
disolublemente en la placa de cubierta y entre si.

Después de la terminacidén de la viga de la mane-
ra explicada, se unen las junturas en direccidn longitudinal de la
vige en las uniones de las placas de manera conocida con resina ar-
tificial o con otras masas de mortero. La viga, después de quitar
los elementos de encofredo, forme como un todo una seccidn trans-
versal'compuesta que, por ejemplo, por pretensado, puede actuar
como viga de caja. En la fabricacifn resulte una ventaja especial
todavia porque las placas de cubierta pueden fabricarse en trozos

relativamente cortos. La calidad de las masas de moldeo utiliza=
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das pare la placa de fondo puede vigilarse muy bién porque todas

las partes de la placa y también las paredes ;aterales pueden alcan-—
zarse con vibradores de superficies o vibradores interiores. Pueden
construirse vigas tensadas muy ampliamente sin que para ello se
necesite un encofrado perdido costoso o cuerpos de encofrado difi-
c¢iles de fabricar. Los empalmes de la placa de cubierta con las pa-
redes laterales formadas posteriormente, puede ofectuarse por me-~
dio de espigas o endentaciones construidas lateralmente.

A base de los ejemplos de ejecucidn representados
en el dibujo se explice mds detalladamente el invento. El dibujo
mestra en

la figura 1 la seccién transversal por una viga
hueca y en

- la figura 2 la misma seccién transversal utili-
zandoklementos distanciadores constituidos de otro modo, y en

la figura 3 una seccidn traﬁsversal por una viga
hucca formada de otro modo,

Como pﬁede observarse en la fig. 1, sobre la pla-
ca de fondo 1, obtenida en un encofrade de moldeo yacente, se colo-
ca la placa de cubierte 2, que parn ello aquf se superpone con un
borde longitudinal inmediatemente sobre la placa de fondo 1, mien—
tras que en el otro borde longitudinal estdn dispuestas vigas de
moldeo de madera 3 y 4. Las vigas de moldeo estdn unidas disoluble-
mente entre s{ y con la ‘placa de cubierta, por medio de unm tornille
de traccidn 5, que estd pasado por un taladro 6 previsto en la pla-

ce de cubierta. la vige de moldeo 4, situada en la oquedad produci-
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da, mestra un manguito 7, en el que puede fijarse un cable de trab;'
cién no representado, con cuya ayuds pnede extraerse la viga después
de soltar el tornille 5 de traccién, fdcilmente desde la oquedad{ f;
Después de superponer la placa de cubierta pueden moldearse la pé—'
red lateral 9 biselada con la pieza de aplicacidn 9a destalonada ob-
tenida asf, y el rodete de apoyo 8.

En la ejecucidn segdn la fig. 2, en lugar de las .
vigas huecas de madera estén previstas chapas de moldeo 10 v 11
con puentes de refuerzo 13 y 14, que también estén unidas mediante
un tornillo de traccidén 15 entre s y con la placa de cubierta 2.

‘ La viga hueca asf fabricada, segin esto, se compo~
ne de una placa plana como placa de fondo, sobre uno de cuyos bor-
des longitudinales estén superpuestos perpendicularmente una pared
biselada hacia el lado de la ogquedad con un taldm 9a, y sobre el
otro borde longitudinal un rodete apoyador 8 bajo, tamwbién bisela—
do hacia el lado de la ogquedad, estd aplicada la placa de cubierta
2, por una parte sobre el taldn 9a de 1la pa;ed 9 y, por otra parte,
sobre la placa del fondo. Las dos superficies frontales longitudi-
nales de la placa de cubierte estdn unidas fijomente en ¢llo con
las superficies de bisel de la pared, respectivamente del rodete de
apoyo, por espigas o endentaciones,

Como puede verse de la fig. 3, el taldn de apli-
cacidn 9a en la pared 9 también puede estar constitufdo de tal mo-
do que se produzce una ranura longitudinal Ob para le recepcidn de
uno de los bordes longitudinales de la placa de cubierte, que aquf

estd designada con 16 y estd constituida abombada hacia el exterior.
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La placa de cubierta se provée adecusdamente de un borde l6a, re-

forzado a modo de una tapa de cajae

La presente patente de invencién comprende las
siguientes reivindicaciones:

1.~ Procedimiento para la fabricacién de vigas
huecas para tejados de naves o semejantes, caracterizado porque so-
bre una placa de fondo plana, que forma una de las paredes latera-
les de la vige hueca, Se superpone una placa de cubierta, que estd
prefabricada y forma la pared opmesta, con elementos distanciadores,
que por su parte forman partes del encofrado para las paredes late-
rales de la viga hueca, que deban formarse seguidamente.

 2,~ Procedimiento segdn la reivindicecién 1, ca=-

racterizado porque después de la terminacién de la viga, las partes
de los elementos distanciadores, situadas en su ognedad, mediante
un elemento de traccién unido con ellos antes de la superposicidn
de la placa de recubrimiento, se extraen en direccidn longitudinal
de la vige desde la oquedad.

3.~ Procedimiento segdn las reivindicaciones 1
y/o 2, caracterizado porque la oquedad se llena de vapor caliente.

4.~ Procedimiento segin una o varias de las rei-
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vindicaciones 1 a 3, caracterizadas porque las superficies de la
placa de fondo, que forman los lados internos de la posterior oque-
dad, y de la placa de cubierta se alisan antes de la superposici6p,.
de la placa de cubierta. ' |

5e= Procedimiento segdn una o varias de las rei=
vindicaciones 1 a 4, caracterizadas porque en uma placa de fondo
fabricada en longitud sin dividir, se utiliza una pluralidad de h
placas de cubierta més cortas.

‘ 6.~ Procedimiento para la fabriecacién de vigaes

huecas.

Segdn se describe y reivindica en la presente me-
moria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se

acompaiian.

Consta esta memorid eis hojas foliadas y es—

critas a mdquina por una sola cara

Madrid, @
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